’ Handbuch APHES
ONSBO NC-2 ree USER'S MANUAL v cion
For your real needs
1 | Lens 2 | LED strips 3 [Lens braket EVA Foam Allen key
PART LIST 1 | Linse 2 | LED-Leiste 3 | Objektivhalter EVA-Schaum Innensechskantschliissel
N RAM Cooler Refm'dlsseur RAM % T Lentile 2 [Bande LED | 3 |Porte-lentille Mousse EVA CIé Allen
RAM-Kihler ~ HE% 7 — - EVARES RABRF
i 2 | LED{T% 3 | SRHR
| 4 | Heat spreader A | 5 | Heat spreaderB | 6 | Screw X2
4 | Warmeverteiler A| 5 | Warmeverteiler B | 6 | Schraube
4 | Dissipateur 5 | Dissipateur 6 |Vis wgrmall PaSte sheet
de chaleur A de chaleur B drmeleitpaste
Feuille de pate thermique
L4 | BORFA 5 | BAAB 6 |$R% SR
Adapter bracket C Spare screw
Adapterhalterung Ersatzschraube X4
Support adaptateur Vis de rechange
HREXR #MHRL
X4

Montagemethode 1
Méthode d'assemblage 1
HEFSE 1

Montagemethode 2
Méthode d'assemblage 2
HEFE 2

Assembly Method 2

For full height memory modules with chips on both sides

Fir Speichermodule voller Hohe mit beidseitigen Chips

Pour modules de mémoire pleine hauteur avec puces des deux cotés
ATHAERECHNERFR

Apply thermal paste sheets on inner side of the heat spreader A&B, and secure
together to memory module with screws

Tragen Sie Warmeleitpaste auf die Innenseite des Warmeverteilers A & B auf und
befestigen Sie sie mit Schrauben am Speichermodul

Appliquez des feuilles de pate thermique sur la face intérieure du répartiteur de
chaleur A&B et fixez-les au module de mémoire avec des vis

HERASANBIAM L ESAMS  REREEEINFRLEARLER

For full height memory module with chips on single side
Fir Speichermodule voller Hohe mit einseitigen Chips
Pour modules de mémoire pleine hauteur avec puces simple face

ATHRERECANBAESR

Same as method 1, but apply EVA foam on the side which do
memory module before assembly

Wie Methode 1, jedoch EVA-Schaum auf der Seite auftragen, die vor dem
Zusammenbau keine Chips auf dem Speichermodul aufweist

Comme méthode 1, mais appliquez de la mousse EVA sur le c6té qui n'a pas de
puces sur le module de mémoire avant I'assemblage

ave chips on
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Montagemethode 3
Méthode d'assemblage 3
HEFE3

For low-profile memory module, please use Assembly Method 1 & 2 for
different designs of memory moule

Verwenden Sie fiir Low-Profile-Speichermodule die Montagemethode

1 und 2 fiir verschiedene Designs von Memory Moule

Pour les modules de mémoire a profil bas, veuillez utiliser les méthodes
d'assemblage 1 et 2 pour différentes conceptions de moule de mémoire
NERZEAFR , BHNTRNEENRITERERES E1M2

Assembly Method 3

Secure with double-sided tape
Mit doppelseitigem Klebeband
sichern

Fixer avec du ruban adhésif
double face

ARER EE

Place the height adapter between the memory module and LEDs bracket to
bring the memory module to correct position

Platzieren Sie den Hohenadapter zwischen dem Speichermodul und der LED-
Halterung, um das Speichermodul in die richtige Position zu bringen

Placez I'adaptateur de hauteur entre le module de mémoire et le support des

Verdrahtung
Cablage

Wiring

NICHT kurzschlieRen
NE PAS court-circuiter

Attention!
Beachtung!
Attention!
EE

Connect LED cables to motherboard 12V RGB LED sockets
SchlieRen Sie LED-Kabel an die 12V RGB-Buchsen des Motherboards an
Connectez les cables LED aux prises LED 12V RGB de la carte mére

FLEDSLiEEF|E4R 12V RGB LEDIRE

LED pour amener le module de mémoire dans la bonne position
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